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Abstract (en)
The conductor terminal (1) has insulant housing (2) that is provided with conductor insertion opening (5). The lower contact element (24) is formed
for contacting a contact terminal (17b) of electronic component (18) such as capacitor in the receiving chamber (19). The upper contact element (7)
is provided at the top of the conductor terminal opposite to the bus bar (20). The upper contact element is provided for contacting a contact terminal
(17a) of the electronic component received in receiving chamber.

Abstract (de)
Eine Leiteranschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehäuse (2) zur Durchführung durch eine Gehäusewand (11) und Montage in der
Gehäusewand (11) und mit mindestens einer Stromschiene (20), die sich in Längsrichtung (L) der Leiteranschlussklemme (1) erstreckt, wird
beschrieben. An den einander gegenüberliegenden Endbereichen der Stromschiene (20) sind Leiterklemmanschlüsse (21) vorgesehen. Das
Isolierstoffgehäuse (2) hat zu den Leiterklemmanschlüssen (21) führende Leitereinführungsöffnungen (5). Das Isolierstoffgehäuse (2) hat im Bereich
zwischen einem Paar einander gegenüberliegender Endbereichen mindestens eine Aufnahmekammer (19) zur Aufnahme eines elektronischen
Bauelementes (18), wobei - mindestens eine Stromschiene (20) von der Aufnahmekammer (19) aus zugänglich ist und die mindestens eine
Stromschiene (20) ein unteres Kontaktelement (24) hat, das zum Kontaktieren eines Kontaktelementes (17b) eines in der Aufnahmekammer
(19) aufnehmbaren elektronischen Bauelementes (18) ausgebildet ist, und/oder - im Abstand zur Stromschiene (20) mindestens ein oberes
Kontaktelement (7) in dem Isolierstoffgehäuse (2) aufgenommen und von einer zugeordneten Aufnahmekammer (19) aus zugänglich ist, wobei
das mindestens eine obere Kontaktelement (7) zum Kontaktieren eines Kontaktelementes (17a) eines in der Aufnahmekammer (19) aufnehmbaren
elektronischen Bauelementes (18) ausgebildet ist.
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